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设计注意事项和产品设计安全规范：
1、电容选型：
      a、注意容值随电压升高而下降，请确保工作电压下的容值。
      b、请使用原装电容，保证容值和品质。
      c、主控电源VBAT、DCVDD、DVDD退耦电容选用耐压值≥16V，
            其他可使用耐压值6.3V的电容。
2、电池选择:
      a、请选用带锂电保护电池。如果电池不带锂保，需要
            在PCB上增加保护电路。
      b、电池需保证品质，容量不虚标。完全放电，充电后可以
            正常工作。
3、产品设计要支持船运模式，保证产品长时间运输后电池不会
      漏完电。
4、整机ESD 要符合最低标准：接触±4K，空气±8K。
5、TVS管不能省，建议使用推荐型号。
      其他位置TVS管按实际需要添加。

  

C22

105/16V

C23
475

ATVB
L3

2.2uH
R18

51K

R19
47K

R17 1M

C24
106/16V

DCVDD

DC_EN

R16

0R

DVDD

外置DCDC方案

D
C

_E
N

DVDD

C25
NC

C26
NC

1.25V

电感靠近DCDC芯片摆放，LX走线要短，DVDD/DCVDD建议单独走线在DCDC输出星型连接
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注意：PIN22不能当GPIO使用，

且合绑的PC2必须设高阻态，

不外挂DCDC时，电容可NC

备注：
1、MIC的地必须需接AGND。
2、MIC电路处的滤波电容位置需预留。
3、选用差分接法，可有效抑制噪声，MIC差分对信号必须从MIC引脚处开始并行走线，远离天线和数字信号。
4、驻极体MIC差分接法，要求MIC两端偏置电阻阻值接近，以保证动态范围，即MIC_BIAS内部电阻档位阻值+R12阻值=R13阻值。
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V1.2 2023.12.12 删除单端麦输入方式，只推荐差分接法
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R3靠近U2晶振放置

请更换其他类型晶振或使用独立晶振方式

U1必须预留独立晶振

U2

2023.10.07

OSCI

原始版本

设计注意事项和产品设计安全规范：
1、电容选型：
      a、注意容值随电压升高而下降，请确保工作电压下的容值。
      b、请使用原装电容，保证容值和品质。
      c、主控电源VBAT、DCVDD、DVDD退耦电容选用耐压值≥16V，
            其他可使用耐压值6.3V的电容。
2、电池选择:
      a、请选用带锂电保护电池。如果电池不带锂保，需要
            在PCB上增加保护电路。
      b、电池需保证品质，容量不虚标。完全放电，充电后可以
            正常工作。
3、产品设计要支持船运模式，保证产品长时间运输后电池不会
      漏完电。
4、整机ESD 要符合最低标准：接触±4K，空气±8K。
5、TVS管不能省，建议使用推荐型号。
      其他位置TVS管按实际需要添加。
6、接收端对通讯实时性要求比较高，优先选用四层板。
7、接收端运用范围广泛，请根据实际需求选择相关电路。
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